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board clamps, each as integral snap-action hook with outwards protrusion 
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Abstract of DE3919273 

The extra board(s) has at one side edge a 
transistion into tongue-shaped protrusions, 
while the end regions of the edge have each a 
holding clamp. The clamps are each in the 
form of a snap-action hook (20,21), integrally 
formed with the extra board (10). Both hooks 
have outwards pointing protrusions (22.23) at 
their ends. In the main circuit board (30) are 
openings (31 ) for the hooks of such size and 
location that during assembly the hooks first 
are resiliently bent towards each other, with a 
spring-back in the final position of the extra 
board. The protrusions then abut the 
underside (34) of the main circuit board. 
ADVANTAGE - No need for separate holding 
clamps. 
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Leiterplattenanordnung 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, die Befesti- 
gung einer Zusatzleiterplatte (10) auf einer Hauptleiterplatte 
(30) mit einfachen Mittein solange sicherzustellen. bis die 
Lotverbindungen zwischen Leiterbahnen der Hauptlelter- 
plane und Leiterbahnen der Zusatzleiterplatte erf olgt sind. 
Diese Aufgabe wird dadurch geldst, da& die Zusatzleiter- 
platte (10) an den Enden einer Seitenkante (15) einstuckig 
mit dieser Leiterplatte hergesteltte Schnapphaken (20, 21) 
aufweist, die an ihren Enden nach au&en gerichtete Vor- 
sprunge (22, 23) aufweisen. Die Schnapphaken und ihre Vor- 
sprunge sind in entsprechende 6ffnungen (32) der Hauptlei- 
terplatte (30) einschiebbar Die 6ffnungen sind derart ange- 
ordnet, da& die Schnapphaken beim Einstecken federnd 
zueinander gebogen werden. Hat die Zusatzleiterplatte ihre 
endgultige Lage erreicht, dann federn die Schnapphaken 
wieder in ihre ursprungliche Lage zuruck, und die Vorsprun- 
ge (22, 23) stutzen sich unterhalb der Hauptleiterplatte ab. 
Bevorzugte Anwandungsgebiete fur die Leiterplattenan- 
ordnung sind Horgerateschaltungen und Funkgerateschal- 
tungen. 

Die Zeichnung zeigt eine Ansicht einer Leiterplattenanord- 
nung mit in der Ebene der Zusatzleiterplatte geschnittener 
Hauptleiterplatte. 
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Beschreibung 

Die Erfindung betrifft eine Leiterplattenanordnung 
nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1 . 

5 

Stand der Technik 

Es isi eine derartige Leiterplattenanordnung bekannt 
(DE-OS 32 09 914) . bei der es nach der Montage der 
Zusatzleiierplatte auf der Hauptleiierplatte wahrend lo 
des Lotvorganges, zum Beispiel wahrend des Schwalld- 
lens, zu einem Hochschwemmen der Zusatzleiterplatte 
kommt. so daB nach dem Loten die Unterkante der 
Zusatzleiterplatte nicht bundig auf der Oberflache der 
Hauptleiterplatte liegt. Deshalb ist bereits vorgeschla- 15 
gen worden. an der Zusatzleiterplatte metallische Hal- 
teklammern anzubringen, die in entsprechende Offnun- 
gen der Hauptleiterplatte passen und unterhalb der 
Platte verschrankt werden. Nachteilig ist dabei» daB in 
einem ersien Arbeitsgang die Halteklammern an der 20 
Zusatzleiterplatte befestigt und daB in einem zweiten 
Arbeitsgang die Halteklammern verschrankt werden 
mussen. 

Aufgabe 25 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine Lei- 
terplattenanordnung gemaB dem Oberbegriff des An- 
spruchs 1 derart weiterzubilden, daB auf getrennte Hal- 
teklammern. die an der Unterseite einer Hauptleiter- 30 
platte verschrankt werden mussen. verzichtet werden 
kann. 

Losung 

35 

Diese Aufgabe wird bei einer Leiterplattenanord- 
nung gemaB dem Oberbegriff des Anspruchs 1 durch die 
im kennzeichnenden Teil dieses Anspruchs angegebe- 
nen Merkmale gelost. Die mit der Erfindung erzielbaren 
Vorteile bestehen insbesondere darin, daB separat her- 40 
gestellte metallische Halteklammern nicht mehr erfor- 
derlich sind und daB das Verschranken der Halteklam- 
mern entfallt. 

Ein bevorzugtes Anwendungsgebiet fiir die erfin- 
dungsgemaBe Leiterplattenanordnung bilden Funkge- 45 
rate- und Horgerateschaltungen. 

Beschreibung 

Zwei Ausfuhrungsbeispiele der Erfindung sind in der 50 
Zeichnung an Hand mehrerer Figuren dargestellt und 
werden im folgenden naher beschrieben. Es zeigen 

Fig. 1 eine Ansicht einer Zusatzleiterplatte, 

Fig. 2 eine Schnittansicht einer Hauptleiterplatte. 

Fig. 3 eine Ansicht einer kompletten Leiterplattenan- 55 
ordnung im Schnitt und 

Fig. 4 eine Ansicht einer kompletten Leiterplattenan- 
ordnung im Schnitt in einer alternativen Ausfuhrung. 

In Fig. I bezeichnet 10 eine rechteckige, metallka- 
schierte Zusatzleiterplatte mil geatzten Leiterbahnen eo 
11 und 12, die AnschluBflachen 13 fiir elektrische Bau- 
elemente 14. das sind vorzugsweise SMD-Bauelemente, 
aufweisen. An einer Seitenkante 15 der Zusatzleiterplat- 
te 10 geht die Zusatzleiterplatte in achsparallele, zun- 
genformige Ansatze 16 tiber. An den Enden der Seiten- 65 
kante 15 geht die Zusatzleiterplatte 10 in zu den Ansat- 
zen 16 paraliele Schnapphaken 20 und 21 uber, deren 
freie Enden je einen nach auBen gerichteten Vorsprung 
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22, 23 mit je einer Schrage 24 aufweisen. Unmittelbar 
neben den Schnapphaken 20,21 enthSIt die Zusatzleiter- 
platte je eine langliche Ausnehmung25,26. 

Die Ansatze 16 passen in Offnungen 31 und die 
Schnapphaken 20, 21 in Offnungen 32 einer Hauptleiter- 
platte 30. Die Offnungen 32 sind derart bemessen und 
angeordnet. daB die zum Ende der Schnapphaken 20, 21 
hin verjimgten Vorspriinge 22, 23 beim Aufstecken der 
Zusatzleiterplatte 10 auf die Hauptleiterplatte 30 mit 
ihren Schragen 24 auf den Rand der Offnungen 32 sto- 
Ben; vgl. gestrichelte Linien 33 in den Fig. 1 und 2, Da- 
durch. daB die gesamte Lange der Schnapphaken 20 und 
21 durch die langlichen Ausnehmungen 25 und 26 grO- 
Ber ist als die Lange der zungenformigen Ansatze 16, 
werden die Vorsprunge 22, 23 der Schnapphaken zu- 
nachst federnd einwarts gebogen. Wenn Zusatzleiter- 
platte 10 und Hauptleiterplatte 30 ihre in Fig. 3 gezeigte 
endgiiltige Lage einnehmen, federn die Schnapphaken 
in ihre ursprungliche Lage zurtick und stiitzen sich mit 
ihren Vorspriingen 22 und 23 an der Unterseite 34 der 
Hauptleiterplatte 30. 

AnschlieBend werden die Leiterbahnen 12 der Ansat- 
ze 16 mit entsprechenden Leiterbahnen 35 der Haupt- 
leiterplatte 30 durch Lotung, vorzugsweise durch 
Tauchlotung. elektrisch und mechanisch miteinander 
verbunden. Bei dem Lotvorgang wird gleichzeitig auch 
die Metallkaschierung der Schnapphaken 20, 21 mit ent- 
sprechenden Leiterbahnen oder -flachen 36, 37 der 
Hauptleiterplatte 30 verbunden. 

Aus Herstellungsgriinden sind die Ubergange zwi- 
schen den Vorsprungen 22 und 23 und dem langlichen 
Bereich der Schnapphaken 20 und 21 als kreisfdrmige 
Ausnehmungen 38 ausgebildet. In gleicher Weise sind 
auch die Obergange zwischen den zungenformigen An- 
satzen 16 und der unteren Seitenkante 15 als kreisfdrmi- 
ge Ausnehmungen 39 ausgebildet; vgl. Fig. 1 . 

Nach Fig. 4 weist eine Zusatzleiterplatte 40 die 
Schnapphaken nicht — wie in den Fig. 1 bis 3 gezeigt — 
an den AuBenseiten, sondern innerhalb von zungenfor- 
migen Ansatzen 41 auf; vgl. Schnapphaken 42 und 43, In 
diesem Fall sind jeweils zu beiden Seiten der Schnapp- 
haken 42 und 43 langliche Ausnehmungen 44 und 45 
vorgesehen. Das Rastprinzip ist im iibrigen das gleiche 
wie bei dem AusfOhrungsbeispiel nach den Fig. 1 bis 3. 

Patentanspriiche 

1. Leiterplattenanordnung aus einer Leiterbahnen 
und elektrische Bauelemente tragenden Hauptlei- 
terplatte und mindestens einer rechtwinklig dazu 
angeordneten Zusatzleiterplatte mit Leiterbahnen 
und elektrischen Bauelementen, wobei die Zusatz- 
leiterplatte an einer Seitenkante in zungenformige 
Vorsprunge ubergeht und an den Endbereichen der 
Seitenkante je eine Halteklammer tragt, dadurch 
gekennzeichnet, daB die Halteklammern aus je ei- 
nem einstuckig mit der Zusatzleiterplatte (10) her- 
gestellten Schnapphaken (20, 21) bestehen, daB die 
beiden Schnapphaken an ihren Enden nach auBen 
gerichtete Vorsprunge (22, 23) aufweisen und dafl 
die in der Hauptleiterplatte (30) fiir die Schnappha- 
ken vorgesehenen Offnungen (31) derart bemessen 
und angeordnet sind, daB die Schnapphaken bei der 
Montage zunachst federnd zueinander gebogen 
und in der endgiiltigen Lage der Zusatzleiterplatte 
zuriickfedern, wobei sich die Vorspriinge an der 
Unterseite (34) der Hauptleiterplatte abstutzen. 

2. Leiterplattenanordnung nach Anspruch 1. da- 
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durch gekennzeichnet. daQ die Vorsprunge (22. 23) 
zum freien Ende der Schnapphaken (20, 21) hin eine 
sich verjungende Schrage (24) aufweisen. 

3. Leiterplatienanordnung nach Anspruch I oder 2. 
dadurch gekennzeichnet, daB die Obergange zwi- 5 
schen den Schnapphaken (20. 21) und der Schrage 
(24) eine kreisformige Ausnehmung (38) aufweisen. 

4. Leiterplattenanordnung nach einem der Anspru- 
che 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daB die beiden 
Schnapphaken (20, 2!) an den Endbereichen der die 10 
zungenformigen Vorsprunge (16) aufweisenden 
Seitenkante (15) der Zusatzleiterplatte (10) vorge- 
sehen sind. 

5. Leiterplattenanordnung nach einem der Anspru- 
che 1 bis 3. dadurch gekennzeichnet, daO die beiden 15 
Schnapphaken (42, 43) innerhalb der parallel ange- 
ordneien zungenartigen Vorsprunge (41) an der 
Zusatzleiterplatte (40) vorgesehen sind. 
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